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Národní předmluva

Upozornění na používání této normy
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d)   bylo doplněno pět provedení (stylů) zakončení.
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Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 61191 se společným názvem Osazené desky s plošnými spoji je
možno nalézt na webových stránkách IEC.
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–    zrušena;

–    nahrazena revidovaným vydáním, nebo

–    změněna.

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích
„Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této
normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější
vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

anglický termín
obvyklé termíny použitý termín

Ball Grid Array, BGA ·       (pájené spoje) BGA
·       maticově uspořádané kuličky
(pájky)

(pájené spoje) BGA
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Column Grid Array,
CGA

·       (pájené spoje) CGA
·       maticově uspořádané sloupečky
(pájky)

(pájené spoje) CGA

exposed circuitry ·       obnažené obvody
·       (část plošného obvodu bez
ochranné izolace)

obnažené obvody
 

foot length ·       délka patky
·       délka spodní části vývodu
(přiléhající k pájecí plošce)

délka patky
 

P-style terminations ·       zakončení tvaru P
·       zakončení ve stylu P

zakončení tvaru P

solder-charged
termination

·       zakončení s pájkovou náplní
·       zakončení s pájkovou výplní

zakončení s pájkovou náplní

thermal plane ·       tepelná rovina
·       vrstva odvádějící teplo

tepelná rovina

thermal plane side
overhang

·       stranový přesah na tepelné rovině
·       stranový přesah zakončení na
tepelné rovině

stranový přesah na tepelné
rovině

thermal plane void
criteria

·       kritéria pro dutinky u tepelné
roviny
·       kritéria pro dutinky spojů
s tepelnou rovinou

kritéria pro dutinky u tepelné
roviny

underfill or staking
material

·       materiál pro underfill/staking
·       materiál pro výplň/částečnou výplň
pod zapájené pouzdro BGA

materiál pro underfill/staking
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1 Rozsah platnosti
Tato část IEC 61191 stanoví požadavky na povrchově montované pájené spoje. Požadavky se vztahují
na takové sestavy, které jsou celé povrchově montované nebo jsou k sestavám částečně povrchově
montovaným začleněny další technologie (tj. montáž do průchozích otvorů, montáž čipů, montáž na
koncovky atd.).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

[1])    Zavedená evropská norma nepřejímá poslední vydání IEC 60194 z roku 2015, ale vydání
z roku 2006.


